
	2008-2009年世界集成电路产业发展研究年度总报告





[image: cover]








中国市场调研网


2008-2009年世界集成电路产业发展研究年度总报告
www.20087.com
第1页　共2页


第2页　共2页
一、基本信息
	名称：
	2008-2009年世界集成电路产业发展研究年度总报告

	报告编号：
	02618A2　　←电话咨询时，请说明该编号。

	市场价：
	电子版：15000 元　　纸介＋电子版：16000 元

	优惠价：
	电子版：13500 元　　纸介＋电子版：13800 元　　可提供增值税专用发票

	咨询电话：
	400 612 8668、010-66181099、010-66182099、010-66183099

	Email：
	Kf@20087.com

	在线阅读：
	

	温馨提示：
	订购英文、日文等版本报告，请拨打订购咨询电话或发邮件咨询。



二、内容简介
　　2008年在国际金融危机、能源价格波动、市场持续低迷等多种综合因素的影响下，全球半导体市场增速大大低于2008年初预测的9.2%的增速，产业规模2619.4亿美元，同比增长仅为2.5%，增长率为近5年来最低值，从5年发展周期来看，2004－2008年4年间全球半导体市场复合增长率为5.3%，市场发展连续多年处于低迷期。’？ 从产品类别看，逻辑器件、光电器件表现最好，分别同比增长13.3%与14.5%，。传感器、模拟器件从2007年的负增长中走出，分别同比增速5.7%与3.2%。存储器是导致半导体产业增速放缓的主要因素，由于产品价格大幅下滑，销售收入同比下滑15.2%。微处理器表现为低速增长，同比增速为1.5%。分立器件表现为温和增长，同比增长5.3%。？ 从区域竞争格局来看，尽管全球市场低迷，由于持续的电子信息制造业转移以及本地强大的市场需求，亚太市场继续保持全球第一的增长态势，占全球比重约达50.7%。从产品应用来看，PC市场、通讯市场需求依旧是最大的两大应用领域，消费电子、汽车电子等细分应用市场对产业贡献愈发重要。？ 从企业竞争格局来看，在全球半导体产业的寒冬中，Fabless企业表现极为抢眼。高通首次进入全球十大半导体供应商行列。博通排名继续前移，Nvidia则成为第三家进入全球前二十大半导体供应商排名的Fabless企业。存储器大厂则纷纷受限于经营危机之中。 ？ 面对竞争与市场的变化和挑战，《2008-2009年世界集成电路产业发展研究年度总报告》，将帮助政府、业界厂商、投资者、产业人士更精确地把握全球集成电路产业发展规律、更深入地梳理应用价值迁移轨迹。？ 深入、翔实的产业研究数据。基于对集成电路产品应用的深度研究，提供对产业结构、产品结构、区域竞争结构、产业链结构等多个角度产品变化的生动描绘，明晰发展方向。？ 全面、深刻的品牌竞争分析。顾问从细分市场格局、竞争策略、SWOT分析等多个维度总结企业成败得失，评点市场领先要素。？ 科学、完整的未来发展预测。建立在各重点细分市场上的建模回归与专家校验，并与相关产业环节进行关联分析，确保给出有价值的趋势分析与定量预测结果。
　　一、2008年世界集成电路产业发展概述
　　（一） 产业规模与增长
　　（二） 产业结构
　　（三） 主要特征
　　（四） 发展热点
　　二、2008年世界主要国家和地区集成电路产业发展概要
　　（一） 美国
　　（二） 欧盟
　　（三） 日本
　　（四） 韩国
　　（五） 中国台湾
　　（六） 中国大陆
　　（七） 主要国家集成电路产业国际竞争力评价
　　三、2008年世界集成电路市场竞争格局分析
　　（一） 市场发展现状
　　1、市场规模
　　2、产品结构
　　3、品牌结构
　　4、基本特征
　　（二） 微器件市场
　　（三） 存储器市场
　　（四） 逻辑电路市场
　　（五） 模拟电路市场
　　四、2008年世界集成电路重点企业发展评述
　　（一） INTEL
　　1、发展情况
　　2、竞争策略
　　（二） SAMSUNG
　　1、发展情况
　　2、竞争策略
　　（三） TI
　　1、发展情况
　　2、竞争策略
　　（四） STMICROELECTRONICS
　　1、发展情况
　　2、竞争策略
　　（五） TOSHIBA
　　1、发展情况
　　2、竞争策略
　　（六） RENESAS
　　1、发展情况
　　2、竞争策略
　　（七） AMD
　　1、发展情况
　　2、竞争策略
　　（八） Hynix
　　1、发展情况
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　　（九） TSMC
　　1、发展情况
　　2、竞争策略
　　（十） Qualcomm
　　1、发展情况
　　2、竞争策略
　　五、2009-2011年世界集成电路产业趋势分析
　　（一） 产业规模
　　（二） 产品结构
　　（三） 技术发展
　　（四） 应用创新
　　（五） 市场竞争
　　（六） ……
　　六、建议
　　（一） 通信芯片
　　（二） 汽车电子
　　（三） 模拟器件
　　（四） 手机芯片
　　（五） 数字电视芯片
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